






电源MOSFET烧坏问题

1. 问题起源
   
使用过程中，发现板卡电源异常，无法加电。万用表测量发现VDD_12V和输出CORE电压短路。
    此板装焊过大约100块左右，故障板卡目前出现3块。
2.  故障现象


损坏的Q3 MOSFET型号：Infineon BSC080N03LS。（外观无烧坏痕迹）

损坏后MOSFET的静态电阻测试：R（GS）=7欧；R（GD）=7欧；R（DS）=0欧。在板子上面测试的现象是12V和输出核电压短路。

更换1个新的MOSFET管后，上电3~4小时正常，在有风的情况下，此MOSFET的温度表面温度为50~60度。
3. 原理图


见附件《有问题板卡的ISL6333电源原理图》，共2页。VRM11，输出电压为1.0V，最大电流34A。

第2页为ISL6333部分电路，第1页为MOSFET部分电路，见下图，第2相的上侧MOS管Q3烧坏。
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VDD_CPU输出：0.730-0.995V。按照34A电流处理烧坏的MOS管
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4. PCB文件

   正面PCB文件截图如下。可提供此部分详细的Gerber文件。
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